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Creating Passion

Precautions

1.Keep and store the product away from the
reach of children.

2.Check the component list and condition of the
product before installation. If there is any pro-
blem, contact the shop where you purchased
to get a replacement or refund.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. is not responsible for any
damages due to external causes, including but
not limited to, improper use, problems with elec-
trical power, accident, neglect, alteration, repair,
improper installation, and improper testing.

4.CPU and motherboard are subject to damage
if the product in incorrectly installed.

VorsichtsmaBnahmen

1.Kindersicher aufbewahren.

2.Priifen Sie vor der Installation die Komponentenliste
und den Zustand des Produktes. Sollte es dabei
ein Problem gegen, wenden Sie sich an lhren
Héndler zwecks Austauschs bzw. Riickerstattung.

3.RAIINTEK Co., Ltd. haftet nicht fur Beschadigungen
durch duRere Einfliisse, einschlieRlich aber nicht
beschrankt auf unsachgeméRen Gebrauch, Strom-
versorgungsprobleme, Unfall, Nachléssigkeit,
Modifikationen, Reparaturen, unsachgemaRe
Installation und unsachgemiRe Uberpriifung.

4.Bei unsachgemaRer Installation konnen CPU und
Motherboard beschadigt werden.

Précautions

1.Conservez et stockez le produit hors de portée
des enfants.

2.Vérifiez la liste des composants et I'état du produit
avant installation. En cas de probléme, contactez
le magasin ou vous l'avez acheté pour obtenir
un remplacement ou un remboursement.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. n'est pas responsable des
dégats dus a des causes externes, y compris mais
non limité a, une mauvaise utilisation, des pro-
blémes d'alimentation électrique, un accident, une
négligence, une modification, une réparation, une
installation incorrecte ou un mauvais test.

4.Le CPU et le carte mére sont sujets a dégats si le
produit est mal installé.

Precauciones

1.Mantenga el producto almacenado fuera del
alcance de los nifios.

2.Revise la lista de componentes y la condicion
de los productos antes de la instalacion. Si hay
algun problema contacte la tienda donde fue
comprado para que le reemplacen el producto
o le devuelvan su dinero.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. no es responsable por dafios
debido a causas externas, como, uso indebido,
problemas con la corriente eléctrica, accidentes,
negligencias, alteracion, reparacion, instalacion
indebida y testeo indebido.

4.El procesador y placa madre pueden sufrir dafio
si el producto es indebidamente instalado.

Precauzioni

1.Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

2.Controllare la completezza della dotazione e le
condizioni del prodotto prima dell' installazione.
Se dovessero esserci parti mancanti o danni
contattare immediatamente il rivenditore per
la sostituzione o il rimborso.

3.RAIJINTEK Co. Ltd.non ¢é responsabile di danni
dipendenti da cause esterne, inclusi uso impro-
prio, problemi con la corrente elettrica, cadute
accidentali, negligenza, alterazione, tentativi
di riparazione o errata installazione/testing.

4.Le CPU e le schede madri possono essere soggette
a danneggiamento in caso di errata installazione.

www.raijintek.com
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Mepbl NpefoCTOPOXHOCTHU
1.XpaHuTe U3fenue B HeAOCTYNHOM ANA AETEN MecTe.
2.MMepeA yCTaHOBKOI NPOBepbTE CMMCOK KOMMOHEHTOB
W coctoaHue usaenus. Mpu Hanuuum npobnem,
obpatuTech B MarasuH, rge Bbl npuobpenn
nsgenune, ANA 3ameHbl UK NONYYEHUA BO3MELLEHUA.
3.Komnanua RAIINTEK Co., Ltd. He HeceT oTeeT-
CTBEHHOCTM 3a yu.\ep6 wnn y6bITKI/I, BbI3BAHHbIE
BHEWHWMMW NPUYUHAMM, BKNIOYAA aBapun, I'Ip06ﬂeMbI
C 3NeKTPUYECTBOM, HebpexHoe UK HenpasubHoe
MCMoNb30BaHNe, MOAUGBUKALNN U3LeNuns, caMoC—
TOATENbHbIA PEMOHT, HenpaBuibHAs YCTaHOBKA
WAV HENPaBMIbHOE TeCTUPOBAHME U3AENMA.
4.Henpasmnbuau YCTaHOBKA M3fenus MOXeT npusectn
K nospexaeHuto LIMY 1 MaTepUHCKOI naaTbl.

Onlemler

1.0rtinG cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzakta
saklayin.

2.Montajdan 6nce parca listesini ve Grtniin duru-
munu kontrol edin. Herhangi bir sorun varsa,
yenisi almak veya para iadesi icin triini satin
aldiginiz magaza ile temas kurun.C

3.RAIJINTEK Co., Ltd. hatali kullanim, elektrik sebe-
kesi ile yasanan sorunlar, kaza, ihmal, tadilat,
onarim, hatali kurulum ve uygun olmayan test
dahil ancak bunlarla sinirlh olmamak kaydiyla
hicbir hasardan sorumlu degildir.

4.Urtin hatal sekilde kurulduysa islemci ve ana
kart hasar gorebilir.

Precaucdes

1.Manter e armazenar o produto longe do alcance
de criancas.

2.Verifique a lista de componentes e o estado do
produto antes da instalagao. Se houver qualquer
problema, entre em contato com a loja onde
o adquiriu para obter uma substituicio ou
reembolso.
.RAIJINTEK Co., Ltd. ndo é responsavel por qualquer
dano devido a causas externas, incluindo, mas
nao limitado a, utilizacdo indevida, problemas
com energia elétrica, acidente, negligéncia,
alteracdo, reparacdo, instalacdo inadequada e
testagem inadequada.

4.CPU e placa-mae estdo sujeitas a danos se o
produto for instalado incorretamente.

= Heat-sink X 1

= Heat-Sink X 1

= Radiateur X 1

= Disipador X 1

= Dissipatore X 1

» STUT—EHKEX 1

= BRI AR X1

= Paanatop X 1

= Radyator X 1

= Dissipador de
calorX 1

= VRM Heat-sink X 1

= VRM Heat-sink X 1

= Dissipateur de VRM X 1

= Disipador VRM X 1

= Dissipatore VRM X 1

= VRME—h—27 X 1

« VRMELEREE S X 1 L

= Papuatop ans cuctemel nutaHus (VRM) X 1

= VRM sogutucu X 1
= Dissipador de calor para VRM X 1

= Chip Heat-sink C X 5

= Chip Heat-sink CX 5

= Dissipateur de puce C X 5

= Disipador para chip C X 5

= Dissipatore Chip CX 5

s E—h—=27CX5

- BIABEFCXS

= Paguatop ans uunos C X 5

= Yonga sogutucu C X 5

= Dissipador de calor C para Chip X 5

= M3 screw X 4

= M3 Schrauben X 4
= Vis M3 X 4

= Tornillo M3 X 4

= Viti M3 X 4
SM3ZYX4

= M3 124k X 4

= bonTel M3 X 4

= M3 vida X 4

= Parafuso M3 X 4

= Spring screw X 4

= Schraube mit Feder X 4
= VisaressortX 4

= Tornillo con muelle X 4
= Viti a molla X 4

s RTUITRI X 4

- EERH X 4

= bonTbl ¢ npyxuHoii X 4
= Yaylivida X 4

= Parafuso de mola X 4

= 12025 Fan Clip X 4

= 12025 Fan Clip X 4

= 12025 Clip de ventilateur X 4
= 12025 Clip de ventilador X 4
= 12025 Clip per le ventole X 4
= 12025 7727w T7 X 4

= 12025 ERE#RA X 4

= 12025 Knuncel ans kpenneHuns BeHTIAn)‘IOp X4

= 12025 Fan klipsi X 4
= Clipe Ventoinha 12025 X 4

= ClipX 2

« ClipX 2

« ClipX 2

« ClipX 2

= Clip Metallica X 2
= 7)vT X2

= {18 X2

= KpenneHue X 2

= Klips X 2

= Clipe X 2

= Chip Heat-sink AX 9

= Chip Heat-sink AX 9

= Dissipateur de puce A X 9

= Disipador para chip AX 9

= Dissipatore Chip AX 9

s E—h—=22T AX9

- BIZAEEFAX 9

= Pagnartop ana unnos A X 9

= Yonga sogutucu A X 9

= Dissipador de calor A para Chip X 9

= Chip Heat-sink E X 3

= Chip Heat-sink EX 3

= Dissipateur de puce E X 3

= Disipador para chip E X 3

= Dissipatore Chip EX 3

s E—F—VVEX3

= BUARBEFEX 3

= Pagnatop ans ymnos E X 3

= Yonga sogutucu E X 3

= Dissipador de calor E para Chip X 3

= Platic myla X 4

= Beilagscheibe aus Plastik X 4
= Rondelle en plastique X 4

= Arandela X 4

= Rondelle in plastica X 4
s TSRFVITLIwY X 4

BB X4

= MnacTukosas waitba X 4

= Plastik pul X 4
= Espacador adesivo para backplate X 4

= Thermal twin adhesive A X 40

= Thermal PAD beidseitig klebend A X 40

= Autocollant double face thermique A X 40
= Adhesivo térmico A X 40

= Pad termico Biadesivo A X 40

= H—XIVEET—7 AX 40

- BEEEEAX40

= [IByXCTOpPOHHMSA TennonposoAHas npoknagka A X 40
= Cift tarafli yapiskan A X 40
= Adesivo Duplo Térmico A X 40

12013 Fan Clip X 4
12013 Fan Clip X 4
12013 Clip de ventilateur X 4
12013 Clip de ventilador X 4
12013 Clip per le ventole X 4
12013 7729y 7 X 4
12013 EBSIRI X 4 =/
12013 Knuncel ans kpenneHuns BenTunatopa X 4
12013 Fan klipsi X 4
= Clipe Ventoinha 12013 X 4

= Back Plate X 1

= Back Plate X 1

= Back Plate X 1

= Placa trasera X 1

= Back Plate X 1

= N\vITL—k X1
= HR X

= 3aaHas naHens X 1
= Arka Plaka X 1

= Placa traseira X 1

= Chip Heat-sink BX 9

= Chip Heat-sink B X 9

= Dissipateur de puce B X 9

= Disipador para chip BX 9

= Dissipatore Chip BX 9

= E—h=227BX9

= BUEABEFBX 9

= PapgnaTop ana ymnos B X 9

= Yonga sogutucu B X 9

= Dissipador de calor B para Chip X 9

= Thermal pad X 3

= Thermal Pad X 3

= Pad thermique X 3

= Thermal pad X 3

= Pad termico X 3
AR —b X3

= TennonpoBoAHas npoknaaka X 3

= Isiya dayanikli serit X 3
= Pad térmico X 3

= Hexagonal screw X 4

= Hexagonal Schraube X 4
= Vis hexagonale X 4

= Tornillo Hexagonal X 4

= Viti esagonali X 4

= RAERAZYR X 4
= NI X 4
= WecturpanHas croika X 4

= Altigen vida X 4
= Parafuso hexagonal X 4

= Thermal twin adhesive C X 20
= Thermal PAD beidseitig klebend C X 20

= Autocollant double face thermique C X 20

= Adhesivo térmico C X 20

= Pad termico Biadesivo C X 20
= $—<IVEET—7 CX 20

- BREERBCX 20
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= JIByXCTOPOHHMA TennonposoaHas npoknagka C X 20

= Cift tarafli yapiskan C X 20
= Adesivo Duplo Térmico CX 20

= Thermal grease X 1
= Wérmeleitpaste X 1
= Pate thermique X 1
= Pasta térmica X 1
= Pasta termica X 1

= TennonposoAHas nacta X 1
= Termal macun X 1
= Pasta térmica X 1
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AMD-Curacao chip
HD-7850, 7870xt
R9-270, 270x

AMD R9 390x
Hawaii chip R9 290,
R9 290x

AMD R9 Fury

NVIDIA GPU GTX

970, 980, 980Ti,

650, 650Ti, 660, 660Ti,
680, 760, 770, 780

aow e a— C@

N/

Before installation, check the type of GPU
of VGA card; According to each type of
GPU, find the relative hole position as
following figure.

Priifen Sie die GPU Version lhrer Grafikkarte
vor der Installation; Gleichen Sie je nach
GPU Typ, die Lochfiihrungen des GPU
Sockels wie unten ab.

Avant de monter le radiateur, vérifiez la
référence de votre GPU. En vous référant aux
schémas ci-dessous, choisissez les trous
de fixation correspondant a votre GPU.

Antes de la instalacién, compruebe el
tipo de chip grafica de la tarjeta VGA; De
acuerdo con cada tipo de GPU, encontrara
la posicion del agujero relativa a la
siguiente figura.

Prima dell’installazione, controllare il
modello di GPU della scheda grafica (VGA);
Secondo ciascuno tipo di GPU, trova i
relative fori come mostrato in figura.
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Mepen TeM, Kak HayaTb YCTAHOBKY, OnpesenuTe
TN rpaduyeckoro npoueccopa (GPU)
Ballel BuWAeoKapThl. Ans KaXA0ro Tuna
rpaduyeckoro npoweccopa onpegenute
COOTBETCTBYHOLLME MO3ULUN MOHTAXHbIX
OTBEPCTUM, Kak 3TO N306paxeHO Ha KapTUHKe
HUXe.

Kurulumdan once ekran kartindaki GPU
tipini kontrol edin. Her GPU tipine gore ilgili
montaj deliklerini asagidan tespit edin.

Antes da instalacdo, verifique o tipo de
GPU da placa VGA; De acordo com cada
tipo de GPU, encontre a posicao do furo
relativa conforme figura abaixo.

Pay attention to the arrow direction on
clips before using M3 screws to fasten
Clip A ~ B to heat-sink base.

Prufen Sie die Ausrichtung der Pfeile der
Clips, bevor Sie die M3 Schrauben fest
zurren um die Clips A & B auf der
Heatsink Base anzubringen.

En vous orientant avec les fleches dessinées
sur les clips, fixez les clips A et B au
radiateur avec les vis M3.

Pon atencién en la direccion de los clips
después de usar los tornillos M3 sobre
los clips Ay B en la base del disipador.

Prestare attenzione alla direzione delle
freccie sulla clip prima di utilizzare le viti
M3 per fissare le Clip A, B alla base del
dissipatore.

Uy TAEBEM3IRYTIYI—RICEE
5.7y T DRENGEZRERLTIEEL,

ASHIBA  BLIM3 IR HHH B TEAIEA R | -
FEIRHARELSD -

Mepepn ycTtaHOBKOM kpenieHun A ~B k
OCHOBaHUto, ybeauTech B NPaBUAbHOCTYA UX
HanpaeneHus. Mocne yero ux HeobXxoAUMO
3aKpenuTb Npu nomouu 6o01Tos M3.

Klips A ve B’yi M3 vidalarla radyatore
sabitlemeden once klipste yer alan ok
yonlerine dikkat edin.

Preste atencdo na direcdo da seta nos
clipes antes de usar parafusos M3 para
apertar Clipe A, B a base do dissipador
de calor.
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Check the relative hole position of GPU
before fasten hexagonal screws to clips.

Prifen Sie die Lochpositionen der GPU
bevor Sie die hexagonalen Schrauben der
Clips fest ziehen.

Vérifiez la position des trous de fixation
(correspondant au GPU) avant de fixer
les vis hexagonales sur les clips.

Compruebe la posicién del agujero de su
tarjeta grafica antes de intentar encajar
el disipador.

Controllare la posizione dei fori relativi alla
GPU prima di fissare le viti esagonali alle
clip.

NAERIET ST IAN— RDIICHKE
HTLEEL,

S ARKEEENRE CEYEERF
LAY IR RS -

Y6eanTech, YTO PacrnosiokeHe MOHTaKHbIX
OTBEPCTU/ COOTBETCTBYET TWMY BALIErO
rpacuyeckoro npoieccopa, nocsie Yero
BKPYTUTE LIECTUrPAHHbIE CTOWKMU.

Altigen vidalari kliplere vidalamadan 6nce
GPU uzerindeki ilgili delikleri kontrol edin.

Verifique a posicdo do furo relativa da GPU,
antes de apertar os parafusos hexagonais
aos clipes.
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If the hole position is 54*54mm - AMD
Hawaii chip, insert plastic mylar between
hexagonal screws and clips.

Sollte es sich dabei um die Lochfiihrungen
54*54mm handeln - AMD Hawaii Chip, dann
figen Sie bitte die Plastikbeilagscheiben
zwischen die hexagonalen Schrauben und
den Clips ein.

S’il s’agit de la disposition en 54*54mm
puce AMD Hawaii, insérez les rondelles
en plastique entre les vis hexagonales
et les clips.

Si la posicion es de 54*54mm - AMD
Hawaii chip, inserte la arandela de plastico
sobre los tornillos, tal como explicamos
en la siguiente imagen.

Se la posizione dei fori & 54 * 54 millimetri
ovvero chip AMD Hawaii, inserire le rondelle
di plastica tra le viti esagonali e le clips
esagonali.

T2 74YvIZXA— REDINH54x54mm D5
Bl ABEXIEV )Y TOBICTZAF
WP IA Y ANTLIEEL,

ERTFAMARS4x54mm > BIEENAE
IFHENAR > MAZBRS -

Ecnu pacnonoxenue cootseTcTByeT 54x54MM,
B Cnyyae ¢ rpacdumyeckum npoueccopom AMD
Hawai, ncnonb3ynte niacTukoBble wanbsbl
MEXAy WeCTUrPAHHbIMI CTOMKAMN 1 KpenaeHueM.

Delik konumu 54*54 mm ise yani AMD
Hawaii GPU ise altigen vidalarla klipsler
arasinda plastik pul koyun.

Se a posicdo de furos é de 54*54 milimetros
- chip de AMD Hawaii - insira o espacador
adesivo de plastico entre os parafusos
hexagonais e clips.

Peel off the film from Thermal pad. Paste Chip heat-sink A & C on chips by
Thermal twin adhesive A & C. Before Installing VRM heat-sink on VRM by thermal
pad and spring screw, peel off the film from Thermal pad.

Peel off the film from Thermal pad. Setzen Sie den Chip Heatsink A & C auf die
Chips mit dem Thermal Pad (beidseitig klebend) A&C. Entfernen Sie den
Schutzfilm des VRM Heatsinks (unten), bevor Sie diesen auf VRM‘s mit dem
Thermal Pad aufsetzen und mit den Schrauben und Federn fixieren.

Retirez les films des pads thermiques. Coller les dissipateur de puces A et C, a
I'aide des autocollants double face A et C, sur les puces correspondantes. Avant
d'installer les dissipateurs des VRM a l'aide du pad thermique avec les vis a
ressort, rezirez le film protecteur du pad thermique.

Despegar la pelicula de las almohadillas térmicas. Pegue los disipadores para
chip Ay C con el compuesto térmica Ay C. A continuacion instale los disipadores
VRM en la zona de los VRM con el pegamento y los tornillos estilo broches. No
olvide de insertar el termal pad par un excelente contacto.

Staccare la pellicola protettiva dal pad termico. Incollare i dissipatori di calore A &
C sui pad termici biadesivi A & C. Prima di installare il dissipatore per | VRM con
le viti @ molla rimuovere la pellicola dal pad termico.

FTMEEY — P ORIBEHEZN T, Y—<IVAEET—TALCEFEOCE—F—2 2T A
ECEF VTS T RES — DRBHEEN T Z LCMEE Y —FERTV VT X
JeEO>TVRME—F—220% V RMIHED S,

ST FRAVEABE RO B BUAE - (BRI E R EEBAKC > iSEIEEE FACESTEchipE - %

CHMMUTE M/eHKY C TemnJoMnpOoBOAHOW MPOKNAAKU. 3akpenuTe pagsvaTopbl Ans
yunoe A u C nMpu nMoMowu ABYXCTOPOHHUX TEMIOMNPOBOAHLIX Npoknagok A un C.
Mepen, ycTaHOBKOW paguatopa Ans cuctembl nutavus (VRM) ypanute 3awwuTHyto
MJeHKy C TeMJ0MNPOBOAHON MPOKAALKM U 3aKpenuTe paamarop.

Termal yapiskandaki serit filmi cikarin. Yonga sogutucu A&C'yi cift tarafl
yapiskanla yongalara yapistirin. VRM sogutucuyu termal yapiskanla VRM’ye
eklemeden ve vidalamadan 6nce termal katmandaki film seridini ¢ikarin.

Retire o filme do pad térmico. Cole o dissipadores de calor de chip A & C nos
chips com os adesivos duplos térmicos A & C. Antes de instalar o dissipador de
calor de VRM sobre os chips VRM, usando o pad térmico e os parafusos de mola,
retire a pelicula protetora do pad térmico.

off the protective film from base of
Heat-sink.

Verstreichen Sie die Warmeleitpaste
gleichmdssig auf der GPU. Ziehen Sie den
Schutzfilm auf der Heatsink Unterseite
vorsichtig ab.

Appliquer la pate thermique uniformément
sur le GPU. Retirez le film protecteur de
la base du radiateur.

Aplique la pasta térmica sobre el chip
grafico. Retire el protector de la base
del disipador.

Applicare la Pasta Termica sulla GPU.
Staccare la pellicola protettiva dalla base
del dissipatore.

BT —REF v FCEOTLIEEWN, T
I -2 T DRERZNT,

HEREZERREH L - SHARED
REERMNEE -

HaHecuTe TemnonNpoBOAHYK MacTy Ha
rpaduyeckmn npoueccop (GPU). CHumuTe
3aLMTHYIO MIEHKY C OCHOBAHWS pasmartopa.

GPU uizerine esit bicimde termal macun
uygulayin. Radyator tabaninda yer alan
serit filmi ¢ikarin.

Aplicar pasta térmica uniformemente
sobre GPU. Retire a pelicula protetora
da base do dissipador de calor.

Before installation, check the hole position of
VGA card. Aim the holes of back plate to the
holes of VGA card, then let spring screws
through back plate and VGA card.

Prifen Sie die Position der Lochfiihrungen auf
der Grafikkarte vor der Installation. Setzen Sie
die Lochfiihrungen der Backplate genau auf die
Lochfiihrungen der Grafikkarte und fiihren Sie
dann die Schrauben mit den Federn genau durch.

Avant l'installation, vérifiez globalement la
position de la carte graphique. Juxtaposez les trous
de la plaque arriére (back plate) aux trous de la
carte graphique puis visser a travers la plaque
arriére et la carte graphique.

Antes de la instalacion, compruebe la posicion
de los orificios en la tarjeta VGA. Apunte los
orificios de la placa posterior a los orificios de la
tarjeta VGA, a continuacion, insertar los tornillos
de de resorte a través de la placa posterior y
la tarjeta VGA

Prima di procedere con l'installazione, verificare la
disposizione dei fori nella scheda video. Allineare
i fori della placca posteriore (back plate) con i fori
presenti sulla scheda video, ed inserire le viti con
molla attraverso sia la placca posteriore che la
scheda video.

BEBEI a1l VGAZ— FDOuBE=RERL T
TV BESL—bDIRNEMBDSRICEDE X T
VX IEBEIL—MEVGA H—RITELE Y,

LZRAGEERBET RN - HEB R
HEAZFBEREER FENBEMEE -

Montajdan once ekran kartindaki deliklerin yerlerini
kontrol edin. Arka plakada yer alan delikleri
ekran kartindaki deliklere hizalayin ve ardindan
yayh vidalari ekran karti tizerinden arka plakaya
gecirin.

Mepes yCTAaHOBKOW MpOBepbTe PacrnosioXeHune
pasbema Buaeokaptbl. COBMeCTUTE OTBEPCTUA
3afHel NaHeu ¢ pasbeMamu MaTepuHCKON NnaThl u
COeMHUTE BUHTAMM 3a[HIOI0 NaHEsb U BUAEOKAPTY

Antes da instalacdo, verifique a posicao dos furos
da placa VGA. Aponte os orificios da placa traseira
para os buracos da placa VGA, em sequida, insira
os parafusos de mola através de placa traseira
e a placa de VGA

(Option: Step of fan installation)
Fasten fans and fan clips on heat-sink.
Installation done.

(Optional: Installationsanweisung der Lufter)

Befestigen der Lufter und der Clips am Heatsink.

Installation durchgefihrt.

(Optionnel: étape de I'installation des ventilateurs)
Fixez les ventilateurs au radiateur avec les clips prévus a cet usage.

Montage terminé.

(Opciodn: Pasos para instalar ventiladores)

Fije los clips de ventiladores sobre el disipador grafico.

Instalacion finalizada.

(Opzione: Passaggio per I'installazione delle ventole)
Agganciare le ventole con le clip metalliche al corpo del dissipatore.

Installazione Completata.

T7VESIT—BET 7)Yy T TS S,
SERL!

GREE : BBEZH) MRNERFSHEMAENE -
STRY !

(JononHuTenbHo: YCTaHOBKa BeHTMﬂﬂTOpOB)
3akpenuTe BEHTUAATOPbLI MPU MOMOLLU KAUMC.
YcTaHOBKa 3aBeplieHa.

(Opsiyonel: Fan kurulumuna gecin)

Fanlari sikica sabitleyin ve fan klipsleriyle radyatére tutturun.

Kurulumun bitmis hali.

(Opcdo: Etapa da instalacdo ventoinha)

Aperte os fas e clips ventoinha no dissipador de calor.

Instalagdo concluida.




